Guia de roteamento de cabos internos
do ThinkSystem SR630 V4

Tipo de maquina: , 7DK1 7DG8, 7DG9, 7DGA, 7DGB



Nota

Antes de usar estas informacdes e o produto suportado por elas, leia e compreenda as informacdes e
instrucoes de segurancga, que estédo disponiveis em:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Além disso, certifique-se de estar familiarizado com os termos e condi¢gbes da garantia Lenovo para o seu

servidor, que estao disponiveis em:
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Primeira edicao (novembro de 2024)

© Copyright Lenovo 2024.

AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS: se dados ou software forem fornecidos de acordo com um contrato de
GSA (Administracao de Servigos Geral), 0 uso, a reproducao ou a divulgacao estardo sujeitos as restricdes definidas no
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Seguranca

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
AERBEARTE 220, 4P Safety Information (Z&fHR) .
RERESZAN  HAMRE T LM, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe TO TPOIOV autd, H1aBacTe TI§ MANPOQOPIES aopAlelas
(safety information).

MN"02N MK OR IRIP 0T 1¥I0 1"pRnw 197

Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,

= MZ2 dXdt) A0 2t B85S SN2,

[Mpen na ce mHCTAIMpa OBO] NPOJAYKT, NpourTajTe HH(popManmjaTa 3a 6Ge3deHOCT.

RISAAE S

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.

© Copyright Lenovo 2024



Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOYTUTE UHCTPYKLIUA MO
TeXHUKe 6830I'IE.CHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
Bygvafayfragwiis] §x P g aas

5 Ry AR AR AR RGN

Bu driind kurmadan énce glvenlik bilgilerini okuyun.

cdliie O )i 8 el jiiass 0k it Y enis [ iSTee

Yougq mwngz yungh canjbinj neix gaxgeng, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengg cungj vahgangj ancien siusik.

Lista de verificacao de inspecao seguranca

Use as informacgdes desta secdo para identificar condigdes potencialmente inseguras com o servidor.
Durante o projeto e a montagem de cada maquina, itens de seguranca obrigatérios foram instalados para
proteger usuarios e técnicos de servigo contra lesoes.

Nota: O produto ndo é adequado para uso em espacgos de trabalho de exibicéo, de acordo com o §2 dos
Regulamentos de espacgos de trabalho.

Nota: A configuragédo do servidor é feita apenas na sala do servidor.

CUIDADO:

Este equipamento deve ser instalado ou reparado por funcionarios treinados, conforme definido
pelos documentos IEC 62368-1, os padroes para seguranca de equipamentos eletronicos nas areas
de audio/video, tecnologia da informacao e tecnologia de comunicac¢oes. A Lenovo assume que vocé
esteja qualificado na manutencao de equipamentos e treinado para reconhecer niveis de energia
perigosos em produtos. O acesso ao equipamento é realizado com o uso de uma ferramenta, trava e
chave ou outros meios de seguranca, sendo controlado pela autoridade responsavel pelo local.

Importante: O aterramento elétrico do servidor é necessario para a seguranca do operador € 0
funcionamento correto do sistema. O aterramento adequado da tomada elétrica pode ser verificado por um
eletricista certificado.

Use a lista de verificagao a seguir para verificar se ndo ha nenhuma condi¢do potencialmente insegura:

1. Se sua condicao de trabalho exigir que o servidor seja desligado ou vocé pretenda desligar, verifique se
o cabo de alimentagao esta desconectado.
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CUIDADO:

O botao de controle de energia no dispositivo e o botao liga/desliga na fonte de alimentacao nao
desligam a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. O dispositivo também pode ter mais de um
cabo de alimentacao. Para remover toda corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que
todos os cabos de energia estao desconectados da fonte de alimentacao.

Nota: Em determinadas circunstancias, desligar o servidor ndo € um pré-requisito. Consulte as
precaucdes antes de realizar quaisquer tarefas.
2. Verifique o cabo de alimentacgao.

¢ Certifique-se de que o conector de aterramento de terceiro esteja em boas condigdes. Use um
medidor para medir a continuidade de aterramento com fio neutro de 0,1 ohm ou menos entre o pino
terra externo e o aterramento do quadro.

¢ Verifique se o cabo de alimentacéo é do tipo correto.

Para exibir os cabos de alimentagédo que estao disponiveis para o servidor:
a. Acesse:

http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Clique em Preconfigured Model (Modelo pré-configurado) ou Configure to order (Configurar
de acordo com a ordem).

c. Insira o tipo de maquina e o modelo de seu servidor para exibir a pagina do configurador.
d. Cliqgue em Power (Energia) = Power Cables (Cabos de alimentac¢ao) para ver todos os cabos.
¢ (Certifique-se de que o isolamento nao esteja gasto.

3. Verifique quaisquer alteragdes 6bvias ndo Lenovo. Use 0 bom senso quanto a seguranga de quaisquer
alteragdes que ndo sejam da Lenovo.

4. Verifique se existem condicdes 6bvias de falta de seguranga dentro do servidor, como danos por
limalhas de metal, contaminagéo, agua ou outro liquido ou sinais de fogo ou fumaca.

5. Verifique a existéncia cabos gastos ou comprimidos.

6. Certifique-se de que os prendedores da tampa da fonte de alimentacao (parafusos ou rebites) nao
tenham sido removidos ou adulterados.

© Copyright Lenovo 2024 v
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Roteamento de cabos internos

Consulte esta segao para fazer o roteamento de cabos para componentes especificos.

Notas: Siga estas diretrizes ao conectar cabos:

¢ Desligue o servidor antes de conectar ou desconectar os cabos internos.

¢ Consulte a documentacao que é fornecida com quaisquer dispositivos externos para obter instrugdes de
cabeamento adicionais. Pode ser mais facil rotear os cabos antes de conectar os dispositivos ao servidor.

¢ |dentificadores de alguns cabos estdo impressos nos cabos fornecidos com o servidor e com os
dispositivos opcionais. Use esses identificadores para conectar os cabos aos conectores corretos.

¢ Verifique se o cabo néo esta pingado e nao cobre os conectores nem esta obstruindo nenhum
componente no conjunto de placa-mae.

¢ Verifique se os cabos relevantes passam pelas presilhas de cabos.

Nota: Desconecte todas as travas, as guias de liberag@o ou os bloqueios nos conectores de cabo quando
vocé desconectar os cabos do conjunto de placa-mae. Se vocé ndo libera-las antes de remover os cabos,
as portas de cabo no conjunto de placa-mae serdo danificadas. Qualquer dano nas portas do cabo pode
requerer a substituicdo do conjunto de placa-mae.

Desconecte os cabos pressionando as travas de liberacao

- ) P

Desconecte os cabos pressionando as travas de liberacao

Identificando conectores

Consulte esta secédo para localizar e identificar os conectores nas placas elétricas.

© Copyright Lenovo 2024 1



Conectores do backplane da unidade

Consulte esta secdo para localizar os conectores nos backplanes da unidade.

"Backplane AnyBay de 10 x 2,5 polegadas" na pagina 2
"Backplane AnyBay de 4 x 2,5 polegadas" na pagina 2
"Backplane AnyBay traseiro de 2 x 2,5 polegadas" na pagina 2
"Backplane da unidade M.2 interna" na pagina 3

"Backplane da unidade M.2 traseiro" na pagina 3

Backplane AnyBay de 10 x 2,5 polegadas

Consulte esta secao para localizar os conectores no backplane de dez unidades de 2,5 polegadas.

— ] ( ] ( ]
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Figura 1. Backplane AnyBay de 10 x 2,5 polegadas

H NVMe 8-9
A SAS 2

H NVMe 6-7
A SAS 1

H Energia

A NVMe 4-5
NVMe 2-3
B NVMe 0-1
B SASO

Backplane AnyBay de 4 x 2,5 polegadas
Consulte esta secdo para localizar os conectores no backplane de quatro unidades de 2,5 polegadas.
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Figura 2. Backplane AnyBay de 4 x 2,5 polegadas

NVMe 2-3
H SAS

H Energia

A NVMe 0-1

Backplane AnyBay traseiro de 2 x 2,5 polegadas
Consulte esta secdo para localizar os conectores no backplane traseiro de duas unidades de 2,5 polegadas.
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Figura 3. Backplane AnyBay traseiro de 2 x 2,5 polegadas

H SAS
H Energia
H NVMe
Backplane da unidade M.2 traseiro

Consulte esta secdo para localizar os conectores no backplane de unidade M.2 traseiro.
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Figura 4. Backplane da unidade M.2 traseiro

K Sinal
H Energia
Backplane da unidade M.2 interna

Para saber os locais dos conectores M.2 nos backplanes internos, consulte "Substituicao do backplane M.2
interno e da unidade M.2" no Guia do Usudrio ou no Guia de Manutencdo de Hardware para obter detalhes.

Modulo de E/S frontal

Use essa secao para entender o roteamento de cabos dos moédulos de E/S frontal.

Roteamento de cabos dos mdédulos de E/S frontal

¢ Para saber os locais dos conectores do moédulo de E/S frontal na placa do processador, consulte
"Conectores do conjunto de placa-mae" no Guia do Usuario ou no Guia de Configuracdo do Sistema para
obter detalhes.

¢ Asiilustragbes mostram o cenario de cabeamento para modelos de servidor com compartimentos de
unidade frontal de 2,5 polegadas. A localizagdo de cada conector na parte frontal do servidor varia
conforme os modelos. Para saber os locais detalhados dos componentes de E/S frontal para modelos
diferentes, consulte "Vista frontal" no Guia do Usudrio ou no Guia de Configuragdo do Sistema e "Modulo
de E/S frontal" no Guia do Usuario ou no Guia de Configuragcdo do Sistema.

Chapter 1 Roteamento de cabos internos 3
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Figura 5. Roteamento de cabos de um mddulo de E/S frontal

De Para
Conectores USB e MiniDPNota Placa de E/S USB
H Painel frontal do operador H Conector FIO

Nota: Os conectores USB e MiniDP nao estao disponiveis em determinados modulos de E/S frontais.

Conjunto de adaptador frontal

Use esta secdo para entender o roteamento de cabos de sinal e do cabo de alimentagcédo do conjunto de

adaptador frontal.

Para saber os locais dos conectores do conjunto de adaptador frontal na placa do processador, consulte
"Conectores do conjunto de placa-mae" no Guia do Usuario ou no Guia de Configuracao do Sistema para

obter detalhes.
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Figura 6. Roteamento de cabos do conjunto de adaptador frontal

De

Para

H Placa riser 5-4 no slot 4

E®1 Conector de energia e PCle 15Nota

I Conector de energia e PCle 12Nota

I Conector PCle 6

Xl Conector PCle 5

H Placa riser 5-4 no slot 5

A Conector de energia e PCle 10

I Conector PCle 4

I Conector PCle 3

Notas: O conector de energia proveniente da placa riser cabeada frontal vai para:

. quando dissipadores de calor padrao ou de desempenho estao instalados.

. quando Médulo NeptCore esta instalado.

Backplane da unidade M.2 interna

Esta secéo fornece informacdes de roteamento de cabos para as unidades M.2 internas.

Chapter 1 Roteamento de cabos internos




Roteamento de cabos do painel traseiro da unidade M.2

Para saber os locais dos conectores M.2 nos backplanes € na placa do processador, consulte "Substituicao
do backplane M.2 interno e da unidade M.2 drive" no Guia do Usudrio ou no Guia de Manutencéo de
Hardware e "Conectores do conjunto de placa-mae" no Guia do Usuario ou no Guia de Configuracdo do
Sistema para obter detalhes.

Figura 7. Rotearmento de cabos do backplane M.2 interno

De Para

Il Conector de energia M.2

Backplane M.2 interno

Conector de sinal do backplane de 7 mm/M.2

Chave de intrusao

Use esta secéo para entender o roteamento de cabos da chave de intrusao.

Para saber os locais do conector da chave de intrusao na placa do processador, consulte "Conectores do
conjunto de placa-mae" no Guia do Usuario ou no Guia de Configuragcdo do Sistema para obter detalhes.

6  Guia de roteamento de cabos internos do ThinkSystem SR630 V4
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Figura 8. Roteamento de cabos da chave de intrusdo

De

Para

Cabo da chave de intrusao

H Conector da chave de intruséao

Placa de interposicao OCP

Consulte a segdo para entender o roteamento de cabos entre duas placas de interposicdo OCP e a placa do
processador.

Chapter 1 Roteamento de cabos internos
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Figura 9. Roteamento de cabos para placas de

Figura 10. Roteamento de cabos para placas de

interposicdo OCP x8 interposicdo OCP x16

De Para De Para

Hl Energia da placa de H Energia da placa de Energia da placa de Hl Energia da placa de
interposicdo OCP frontal interposicdo OCP traseira interposicdo OCP frontal interposicdo OCP traseira

H Sinal da placa de
interposi¢cdo OCP (MCIO 1)

H Conector de energia e
PCle 10

H Sinal da placa de
interposicédo OCP (MCIO 2)

H Conector PCle 1

H Energia e banda lateral
da placa de interposi¢éo
OCP frontal (SWIFT)

H Energia e banda lateral
da placa de interposicéo
OCP traseira (SWIFT)

H Sinal da placa de
interposicédo OCP (MCIO 1)

H Conector PCle 2

I Energia e banda lateral
da placa de interposicéo
OCP frontal (SWIFT)

I Energia e banda lateral
da placa de interposig¢éo
OCP traseira (SWIFT)

Médulo OCP

Use a secao para entender o roteamento de cabos para dois mddulos OCP.

Para saber os locais dos conectores do médulo OCP na placa do processador, consulte "Conectores do
conjunto de placa-mae" no Guia do Usuario ou no Guia de Configuracdo do Sistema para obter detalhes.

8  Guia de roteamento de cabos internos do ThinkSystem SR630 V4



Figura 11. Roteamento de cabos para médulos OCP

De Para
Conector de expansao OCP 2 H Conector de energia e PCle 12
H Conector de expanséo OCP 1 H Conector de energia e PCle 10

Processor Neptune™ Air Module

Use esta se¢do para entender o roteamento de cabos da Processor Neptune™ Air Module (NeptAir).

e Para saber os locais dos conectores Modulo NeptAir na placa do processador, consulte "Conectores do

conjunto de placa-mae" no Guia do Usudrio ou no Guia de Configuracdo do Sistema para obter detalhes.

¢ Os dois cabos da bomba e um cabo do médulo do sensor de deteccédo de vazamento estdo integrados
ao Modulo NeptAir. Verifique se os trés cabos estdo conectados.

Nota: Para melhor organizacao do cabo, é necessario instalar o mddulo do sensor de deteccao de
vazamento em um suporte designado e verificar se o0 moédulo esta fixo nas presilhas do suporte. Use a
ilustragdo abaixo ou "Instalar o Processor Neptune™ Air Module" no Guia do Usudrio ou no Guia de
Manutencé&o de Hardware para obter detalhes.

Chapter 1 Roteamento de cabos internos
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Figura 12. Roteamento de cabos da Mddulo NeptAir

De Para
Bomba 1 Conector da bomba 1
H Bomba 2 H Conector da bomba 2

H Cabo de detecgao de vazamento

H Conector de detecgéo de vazamento traseiro

Processor Neptune™ Core Module

Use esta segéo para entender o roteamento de cabos da Processor Neptune™ Core Module (NeptCore).

Para saber os locais do conector médulo do sensor de detecgao de vazamento na placa do processador,
consulte "Conectores do conjunto de placa-mae" no Guia do Usuario ou no Guia de Configuracdo do

Sistema para obter detalhes.

Nota: Para melhor organizagao do cabo, é necessario instalar as mangueiras e o médulo do sensor de
deteccéo de vazamento em um suporte designado e verificar se 0 mddulo esté fixo nas presilhas do suporte.
Use a ilustrag&o abaixo ou "Instalar o Processor Neptune™ Core Module" no Guia do Usuario ou no Guia de

Manutencéo de Hardware para obter detalhes.
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Figura 13. Roteamento de cabos do Mddulo NeptCore

De Para

Cabo de detecgao de vazamento Conector de deteccdo de vazamento frontal

Placa riser cabeada traseira

Use esta secdo para entender o roteamento de cabos da placa riser cabeada traseira.

Chapter 1 Roteamento de cabos internos 11
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Figura 14. Roteamento de cabos da placa riser cabeada traseira

De Para

Conector de energia e PCle 13

Placa riser cabeada traseira
Conector de energia e PCle 9

Notas: O roteamento de cabos da placa riser cabeada traseira € distinto em diferentes configuragdes:

¢ Quando o sistema tiver dois processadores € um conjunto de unidade M.2 traseiro instalados, o cabo se
conecta ao conector de energia e PCle 13 EE.

¢ Quando o sistema tem trés adaptadores PCle instalados, ou uma configuragao em um processador, o
cabo se conecta ao conector de energia e PCle 9 HAL.

Backplane da unidade M.2 traseiro
Esta secao fornece informacdes de roteamento de cabos para o backplane da unidade M.2 traseiro.
Para saber os locais dos conectores do backplane da unidade M.2 traseiro na placa do processador,

consulte "Conectores do conjunto de placa-mae" no Guia do Usuario ou no Guia de Configuracdo do
Sistema para obter detalhes.

12 Guia de roteamento de cabos internos do ThinkSystem SR630 V4
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Figura 15. Roteamento de cabos do backplane M.2 traseiro

De

Para

Energia da unidade M.2 traseira

Hl Conector de energia M.2

Hl Sinal da unidade M.2 traseira

H Conector de sinal do backplane de 7 mm/M.2

Moédulo de porta serial

Esta secao fornece informacdes de roteamento de cabos para o médulo de porta serial.

Para saber os locais do conector do médulo de porta serial na placa de E/S do sistema, consulte
"Conectores do conjunto de placa-mae" no Guia do Usuario ou no Guia de Configuracdo do Sistema para

obter detalhes.

Chapter 1 Roteamento de cabos internos
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Figura 16. Roteamento de cabos do mddulo de porta serial

De

Para

Modulo de porta serial

Conector da porta serial

Roteamento de cabos para backplanes

Nesta se¢do, vocé pode encontrar roteamentos de cabos de backplanes em diferentes configuracdes.

4 unidades frontais de 2,5 pol.

Use a secdo para entender o roteamento de cabos para conexdes de cabos de sinal para quatro backplanes

de unidade de 2,5 polegadas.

e "Backplane NVMe de 4 x 2,5 pol." na pagina 14

e "Backplane NVMe 4 de 2,5 pol. (um processador)" na pagina 15

e "Backplane NVMe 4 de 2,5 pol. (resfriamento liquido)" na pagina 16

e "Unidades frontais de 4 x 2,5 pol. com conjunto de adaptador frontal" na pagina 17

Backplane NVMe de 4 x 2,5 pol.

Use esta secdo para entender o roteamento de cabos do backplane NVMe do modelo de servidor com
quatro unidades frontais de 2,5 polegadas e dois processadores.

14  Guia de roteamento de cabos internos do ThinkSystem SR630 V4




A tabela a seguir mostra a relacdo de mapeamento entre os conectores do backplane e os conectores da
placa do processador para a configuragcéo integrada.

A figura a seguir ilustra o roteamento de cabos para a configuragao integrada de quatro compartimentos de
unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas. Conexdes entre conectores: oM, H-HA H<H, ... < @

Roteamento de cabos para a configuracao integrada

‘ 1l —
o ] 0D
i i
g gi
) I
| 31 ﬂﬂ 4»4[
:'\ « | [ cnmmmmc |

Figura 17. Roteamento de cabos para configuracéo integrada de 4 unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas

Tabela 1. Mapeamento entre o backplane e a placa do processador para a configuragdo integrada

De Para

NVMe 0-1 K PCle 4

H Energia H Conector de energia 2_A
H NVMe 2-3 HPCle 3

Backplane NVMe 4 de 2,5 pol. (um processador)
Use esta secao para entender o roteamento de cabos do backplane NVMe do modelo de servidor com
quatro unidades frontais de 2,5 polegadas e um processador.

A tabela a seguir mostra a relagcdo de mapeamento entre os conectores do backplane e os conectores da
placa do processador para a configuragéo integrada.

Chapter 1 Roteamento de cabos internos 15



A figura a seguir ilustra o roteamento de cabos para a configuragédo integrada de quatro compartimentos de
unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas. Conexdes entre conectores: - M, H-H H < H, ... @ < I

Roteamento de cabos para a configuracao integrada

Figura 18. Roteamento de cabos para configuracdo integrada de 4 unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas

Tabela 2. Mapeamento entre o backplane e a placa do processador para a configuracdo integrada

De Para

NVMe 0-1 PCle 4

H Energia H Conector de energia 2_A
H NVMe 2-3 HPCle 3

Backplane NVMe 4 de 2,5 pol. (resfriamento liquido)

Use esta secéo para entender o roteamento de cabos para quatro unidades NVMe de 2,5 polegadas para
configuracao de resfriamento liquido (Médulo NeptAir).

Cabeamento integrado de quatro unidades NVMe para resfriamento liquido (Médulo NeptAir)

A tabela a seguir mostra a relagcdo de mapeamento entre os conectores do backplane e os conectores da
placa do processador para a configuracao integrada.

A figura a seguir ilustra o roteamento de cabos para a configuragéo integrada de quatro compartimentos de
unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas. Conexdes entre conectores: - M, H-H H < H, ... @ < I
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Figura 19. Cabeamento integrado de quatro unidades NVMe para resfriamento liquido (Médulo NeptAir)

Tabela 3. Mapeamento entre o backplane e a placa do processador para a configuragdo integrada

De Para

NVMe 0-1 K PCle 4

H Energia H Conector de energia 2_A
H NVMe 2-3 HPCle 3

Unidades frontais de 4 x 2,5 pol. com conjunto de adaptador frontal

Use a secéo para entender o roteamento de cabos para conexdes de cabos de sinal para 4 unidades
frontais de 2,5 pol. com o conjunto de adaptador frontal.

Backplane NVMe de 4 x 2,5 pol.

Use esta secdo para entender o roteamento de cabos do backplane NVMe do modelo de servidor com
quatro unidades frontais de 2,5 polegadas e um ou dois processadores.

Para conectar cabos do conjunto de adaptador frontal, consulte "Conjunto de adaptador frontal" na pagina
4.

A tabela a seguir mostra a relagdo de mapeamento entre os conectores do backplane e os conectores da
placa do processador para a configuragao integrada.
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A figura a seguir ilustra o roteamento de cabos para a configuragédo integrada de quatro compartimentos de
unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas. Conexdes entre conectores: - M, H-H H < H, ... @ < I

Roteamento de cabos para configuracao integrada com um processador
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Figura 20. Roteamento de cabos para configuracdo integrada de 4 unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas

Tabela 4. Mapeamento entre o backplane e a placa do processador para a configuracdo integrada

De Para

NVMe 0-1 PCle 2

H Energia H Conector de energia 2_A
H NVMe 2-3 H PCle 1
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Roteamento de cabos para configuracao integrada com dois processadores
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Figura 21. Roteamento de cabos para configuragéo integrada de 4 unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas

Tabela 5. Mapeamento entre o backplane e a placa do processador para a configuracdo integrada

De Para

K NVMe 0-1 K PCle7

H Energia H Conector de energia 2_A
H NVMe 2-3 HPCle 8

8 unidades frontais de 2,5 pol.

Use a secéo para entender o roteamento de cabos para conexdes de cabos de sinal para oito backplanes de
unidade de 2,5 polegadas.

¢ "Unidades NVMe de 8 x 2,5 pol. com backplanes NVMe de 4x 2,5 pol." na pagina 20
¢ "Unidades NVMe de 8 x 2,5 pol. com backplanes NVMe de 4 x 2,5 pol. (um processador)" na pagina 21

¢ "Unidades NVMe de 8 x 2,5 pol. com dois backplanes NVMe de 4 x 2,5 pol. (resfriamento liquido)" na
pagina 22

e "Unidades NVMe de 8 x 2,5 pol. com dois backplanes NVMe de 4 x 2,5 pol. (um processador e
resfriamento liquido)" na pagina 23
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Unidades NVMe de 8 x 2,5 pol. com backplanes NVMe de 4x 2,5 pol.
Use esta secéo para entender o roteamento de cabos para oito unidades NVMe com dois backplanes NVMe
de 4 x 2,5 pol. e dois processadores instalados.

Roteamento de cabos para a configuracao integrada

A tabela a seguir mostra a relacdo de mapeamento entre os conectores do backplane e os conectores da
placa do processador para a configuracao integrada.

A figura a seguir ilustra o roteamento de cabos para a configuracao integrada de 8 compartimentos de
unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas. Conexdes entre conectores: - M, H-H H < H, ... @ < I
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Figura 22. Roteamento de cabos para configuracdo integrada de 8 unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas

Tabela 6. Mapeamento entre o backplane e a placa do processador para a configuragdo integrada

Backplane Do backplane Serigrafia de cabos Para
H NVMe 0-1 NVMe 0-1 PCle 6

S,aSCI;gll.ane 1NVMe de 4 x H Energia Hl Energia H Conector de energia 2_A
H NVMe 2-3 H NVMe 2-3 HPCle 5

Backplane 2 NVMe de 4 x A NVMe 0-1 A NVMe 4-5 A PCle 4

2,5 pol. H Energia H Energia H Conector de energia 3_A
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Tabela 6. Mapeamento entre o backplane e a placa do processador para a configuragéo integrada (continuacéo)

Backplane

Do backplane

Serigrafia de cabos

Para

A NVMe 2-3

A NVMe 6-7

APCle 3

Unidades NVMe de 8 x 2,5 pol. com backplanes NVMe de 4 x 2,5 pol. (um

processador)

Use esta secao para entender o roteamento de cabos para oito unidades NVMe com dois backplanes NVMe

de 4 x 2,5 pol. e um processador instalado.

Roteamento de cabos para a configuracao integrada

As ilustracdes e as tabelas a seguir mostram a relacdo de mapeamento entre os conectores do backplane e
os conectores da placa do processador para a configuragéo integrada.

A figura a seguir ilustra o roteamento de cabos para a configuragcéo integrada de 8 compartimentos de

unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas. Conexdes entre conectores: @« A, H-HA H+~ H, ... @ < @

- 1l —

{T

Figura 23. Roteamento de cabos para configuragéo integrada de 8 unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas

Tabela 7. Mapeamento entre o backplane e a placa do processador para a configuracdo integrada

Backplane

Do backplane

Serigrafia de cabos

Para

Backplane 1 NVMe de 4 x
2,5 pol.

NVMe 0-1

K NVMe 0-1

PCle 4
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Tabela 7. Mapeamento entre o backplane e a placa do processador para a configuragéo integrada (continuacdo)

Backplane Do backplane Serigrafia de cabos Para
Hl Energia H Energia H Conector de energia 2_A
H NVMe 2-3 H NVMe 2-3 H PCle 3
1 NVMe 0-1 1 NVMe 4-5 A PCle 1

g'zcgglléne 2NVMe de 4 x H Energia H Energia H Conector de energia 3_A
A NVMe 2-3 A NVMe 6-7 A PCle 2

Unidades NVMe de 8 x 2,5 pol. com dois backplanes NVMe de 4 x 2,5 pol.

(resfriamento liquido)

Use esta secéo para entender o roteamento de cabos de oito unidades frontais NVMe para a configuracéo
de resfriamento liquido (Médulo NeptAir) com dois backplanes NVMe de 4 x 2,5 pol. instalados.

Roteamento de cabos para a configuracao integrada

A tabela a seguir mostra a relacdo de mapeamento entre os conectores do backplane e os conectores da

placa do processador para a configuracao integrada.

A figura a seguir ilustra o roteamento de cabos para a configuragcéo integrada de 8 compartimentos de
unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas. Conexdes entre conectores: A~ A, H-HA H< H, ... @ < I

Il e

] L0

Figura 24. Roteamento de cabos para configuracdo integrada de 8 unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas
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Tabela 8. Mapeamento entre o backplane e a placa do processador para a configuracdo integrada

Backplane Do backplane Serigrafia de cabos Para
i NVMe 0-1 H NVMe 0-1 PCle 6

ZB,%CISE:?”G 1NVMe de 4 x Hl Energia H Energia H Conector de energia 2_A
H NVMe 2-3 H NVMe 2-3 HPCle5
A NVMe 0-1 A NVMe 4-5 APCle 4

28,350;5:?”6 2 NVMe de 4 x H Energia H Energia H Conector de energia 3_A
A NVMe 2-3 A NVMe 6-7 A PCle3

Unidades NVMe de 8 x 2,5 pol. com dois backplanes NVMe de 4 x 2,5 pol. (um

processador e resfriamento liquido)

Use esta secéo para entender o roteamento de cabos para oito unidades NVMe para a configuragéo de
resfriamento liquido (Médulo NeptAir) com dois backplanes NVMe de 4 x 2,5 pol. e um processador

instalado.

Roteamento de cabos para a configuracao integrada

A tabela a seguir mostra a relacdo de mapeamento entre os conectores do backplane e os conectores da

placa do processador para a configuragdo integrada.

A figura a seguir ilustra o roteamento de cabos para a configuracao integrada de 8 compartimentos de
unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas. Conexdes entre conectores: oM, H-HA H<H, ...l < m
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Figura 25. Roteamento de cabos para configuracao integrada de 8 unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas

Tabela 9. Mapeamento entre o backplane e a placa do processador para a configuragdo integrada

Backplane Do backplane Serigrafia de cabos Para
H NVMe 0-1 K NVMe 0-1 PCle 4

2B,ascggll.ane 1 NVMe de 4 x Hl Energia H Energia H Conector de energia 2_A
H NVMe 2-3 H NVMe 2-3 HPCle 3
A NVMe 0-1 A NVMe 4-5 A PCle 1

S,a;;gll.ane 2 NVMe de 4 x H Energia H Energia H Conector de energia 3_A
A NVMe 2-3 A NVMe 6-7 A PCle2

10 unidades frontais de 2,5 pol.

Use a secao para entender o roteamento de cabos para conexdes de cabos de sinal para dez backplanes de

unidade de 2,5 polegadas.

e "NVMe de 10 x 2,5 pol." na pagina 25
e "NVMe de 10 x 2,5 pol. (resfriamento liquido)" na pagina 26
e "NVMe de 12 x 2,5 pol." na pagina 27
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NVMe de 10 x 2,5 pol.
Consulte esta secdo para entender o roteamento de cabos de 10 unidades NVMe frontais com backplane
AnyBay de 10 x 2,5 pol. instalado.

Roteamento de cabos para a configuracao integrada

A tabela a seguir mostra a relagcdo de mapeamento entre os conectores do backplane e os conectores da
placa-mae para a configuragéo integrada.

A figura a seguir ilustra o roteamento de cabos para a configuragao integrada de 10 compartimentos de
unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas. Conexdes entre conectores: il A, H-HA H-H, ...l <

i . :,_,U_ni—_'h

Figura 26. Roteamento de cabos para configuracéo integrada de dez unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas

Tabela 10. Mapeamento entre um backplane AnyBay frontal e a placa do processador para a configuragédo integrada

De Para

NVMe 0-1 K PCle 6

H NVMe 2-3 HPCle 5

H NVMe 4-5 HPCle 4

I Energia A Conector de energia 2_A
H NVMe 6-7 HPCle 3

A NVMe 8-9 APCle 2
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NVMe de 10 x 2,5 pol. (resfriamento liquido)

Use esta secao para entender o roteamento de cabos de dez unidades frontais NVMe para configuracao de
resfriamento liquido (Médulo NeptAir) com backplane frontal AnyBay de 10 x 2,5 pol. instalado.

Cabeamento integrado de 10 unidades NVMe para resfriamento liquido (Médulo NeptAir)

A tabela a seguir mostra a relacdo de mapeamento entre os conectores do backplane e os conectores da
placa-mae para a configuragéo integrada.

A figura a seguir ilustra o roteamento de cabos para a configuracao integrada de 10 compartimentos de
unidades NVMe frontais de 2,5 polegadas. Conexdes entre conectores: - M, H-H H < H, ... @ < I

1]l =
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Figura 27. Cabeamento integrado de 10 unidades NVMe para resfriamento liquido (Mddulo NeptAir)

Tabela 11. Mapeamento entre um backplane AnyBay frontal e a placa do processador para a configuracdo integrada

De Para

NVMe 0-1 PCle 6

H NVMe 2-3 HAPCle 5

H NVMe 4-5 HPCle 4

I Energia A Conector de energia 2_A
H NVMe 6-7 HPCle 3

A NVMe 8-9 APCle2
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NVMe de 12 x 2,5 pol.
Consulte esta secao para entender o roteamento de cabos de 12 unidades NVMe frontais com backplane de
10 x 2,5 pol. instalado.

Roteamento de cabos para a configuracao integrada

A tabela a seguir mostra a relagcdo de mapeamento entre os conectores do backplane e os conectores da
placa-mae para a configuragéo integrada.

A figura a seguir ilustra o roteamento de cabos para a configuragio integrada de 12 compartimentos de
unidade NVMe frontais de 2,5 polegadas. Conexdes entre conectores: - A, H-HA, H- H, ... @ < I

&
.

1

Figura 28. Roteamento de cabos para configuragcéo integrada de doze unidades NVMe frontais de 2,5"

Tabela 12. Mapeamento entre um backplane AnyBay frontal e a placa do processador para a configuragédo integrada

Backplane De Para
K NVMe 0-1 PCle 6
H NVMe 2-3 H PCle 5
Backplane frontal H NVMe 4-5 H PCle 4
I Energia A Conector de energia 2_A
H NVMe 6-7 HPCle3
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Tabela 12. Mapeamento entre um backplane AnyBay frontal e a placa do processador para a configuragdo integrada

(continuagéo)
Backplane De Para
A NVMe 8-9 A PCle 2
Energia Conector de energia e PCle 15
Backplane traseiro H NVMe H Sinal no conector de energia e

PCle 9
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Apéndice A. Documentos e suportes

Esta secéo fornece documentos uteis, downloads de driver e firmware e recursos de suporte.

Download de documentos

Esta secao fornece a introducéo e o link para download de documentos Uteis.

Documentos
e Guias de instalacao do trilho
— Instalacéo de trilhos em um rack
e QGuia de Instalacdo do CMA
— Instalagéo do brago para organizagéo de cabos (CMA) em um rack
¢ Guia do Usuario

— Visdo geral completa, configuracao do sistema, substituicdo de componentes de hardware e solugédo
de problemas.

Capitulos selecionados no Guia do Usuario:

— Guia de Configuracao do Sistema: visao geral do servidor, identificacdo de componentes,
exibicao de LEDs do sistema e diagndsticos, retirada do produto da embalagem, instalagdo e
configuracao do servidor.

— Guia de manutencao de hardware: Instalagdo de componentes de hardware e solugédo de
problemas.

¢ Guia de Roteamento de Cabos

— Informagdes de roteamento de cabos.
¢ Referéncia de mensagens e codigos

— Eventos do XClarity Controller, LXPM e uEFI
* Manual de UEFI

— Introducéo a configuracao de UEFI

Sites de suporte

Esta secéo fornece downloads de driver e firmware e recursos de suporte.
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Apéndice B. Avisos

E possivel que a Lenovo nio ofereca os produtos, servigos ou recursos discutidos nesta publicacdo em
todos os paises. Consulte um representante Lenovo local para obter informacdes sobre os produtos e
servigos disponiveis atualmente em sua area.

Qualquer referéncia a produtos, programas ou servigos Lenovo nao significa que apenas produtos,
programas ou servicos Lenovo possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou servigco
funcionalmente equivalente, que néo infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da Lenovo, podera
ser utilizado em substituicdo a esse produto, programa ou servigo. Entretanto, a avaliagcéo e verificagdo da
operacao de qualquer outro produto, programa ou servigo séo de responsabilidade do Cliente.

A Lenovo pode ter patentes ou solicitagdes de patentes pendentes relativas a assuntos descritos nesta
publicacao. O fornecimento desta publicacdo ndo € uma oferta e ndo fornece uma licenga em nenhuma
patente ou solicitagdes de patente. Pedidos devem ser enviados, por escrito, para:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

A LENOVO FORNECE ESTA PUBLICAGCAO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE
NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NAO SE LIMITANDO, AS
GARANTIAS IMPLICITAS DE NAO INFRACAO, COMERCIALIZACAO OU ADEQUACAO A UM
DETERMINADO PROPOSITO. Alguns paises ndo permitem a exclusdo de garantias expressas ou implicitas
em certas transacdes; portanto, essa disposi¢cédo pode nao se aplicar ao Cliente.

Essas informagcdes podem conter imprecisdes técnicas ou erros tipograficos. Sao feitas alteracdes
periodicas nas informagdes aqui contidas; tais alteragdes serdo incorporadas em futuras edicdes desta
publicacdo. A Lenovo pode fazer aperfeicoamentos e/ou alteragdes nos produtos ou programas descritos
nesta publicacdo a qualquer momento sem aviso prévio.

Os produtos descritos nesta publicagdo ndo sao destinados para uso em implantagcdes ou em outras
aplicagoes de suporte a vida, nas quais o0 mau funcionamento pode resultar em ferimentos ou morte. As
informacdes contidas nesta publicagao nao afetam nem alteram as especificacdes ou garantias do produto
Lenovo. Nada nesta publicagdo devera atuar como uma licenga expressa ou implicita nem como
indenizagdo em relacdo aos direitos de propriedade intelectual da Lenovo ou de terceiros. Todas as
informacobes contidas nesta publicagédo foram obtidas em ambientes especificos e representam apenas uma
ilustracao. O resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar.

A Lenovo pode utilizar ou distribuir as informacdes fornecidas, da forma que julgar apropriada, sem incorrer
em qualquer obrigacado para com o Cliente.

Referéncias nesta publicagcao a Web sites que ndo sao da Lenovo sao fornecidas apenas por conveniéncia e
nao representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites
nao fazem parte dos materiais desse produto Lenovo e a utilizacao desses Web sites é de inteira
responsabilidade do Cliente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto,
o resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar significativamente. Algumas medidas
podem ter sido tomadas em sistemas em nivel de desenvolvimento e nao ha garantia de que estas medidas
serdo as mesmas em sistemas disponiveis em geral. Além disso, algumas medidas podem ter sido
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estimadas através de extrapolacao. Os resultados atuais podem variar. Os usuarios deste documento
devem verificar os dados aplicaveis para seu ambiente especifico.

Marcas Registradas
LENOVO e THINKSYSTEM sé&o marcas registradas da Lenovo.

Todas as outras marcas registradas sao de propriedade de seus respectivos donos.

Notas Importantes

A velocidade do processador indica a velocidade do relégio interno do processador; outros fatores também
afetam o desempenho do aplicativo.

A velocidade da unidade de CD ou DVD lista a taxa de leitura variavel. As velocidades reais variam e
frequentemente sdo menores que a velocidade maxima possivel.

Ao consultar o armazenamento do processador, armazenamento real e virtual, ou o volume do canal, KB
significa 1.024 bytes, MB significa 1.048.576 bytes e GB significa 1.073.741.824 bytes.

Ao consultar a capacidade da unidade de disco rigido ou o volume de comunicacdes, MB significa
1.000.000 bytes e GB significa 1.000.000.000 bytes. A capacidade total acessivel pelo usuario pode variar,
dependendo dos ambientes operacionais.

As capacidades maximas de unidades de disco rigido assumem a substituicdo de quaisquer unidades de
disco rigido padrao e a populagao de todos os compartimentos de unidades de disco rigido com as maiores
unidades com suporte disponibilizadas pela Lenovo.

A memdria maxima pode requerer substituicdo da memédria padrdo com um modulo de memdéria opcional.

Cada célula da memoria em estado solido tem um ndmero intrinseco, finito, de ciclos de gravacao nos quais
essa célula pode incorrer. Portanto, um dispositivo em estado sélido possui um nimero maximo de ciclos
de gravacao ao qual ele pode ser submetido, expressado como total bytes written (TBW). Um dispositivo
que excedeu esse limite pode falhar ao responder a comandos gerados pelo sistema ou pode ser incapaz de
receber gravacao. A Lenovo néo é responsavel pela substituicdo de um dispositivo que excedeu seu nimero
maximo garantido de ciclos de programas/exclusbes, conforme documentado nas Especificacbes Oficiais
Publicadas do dispositivo.

A Lenovo nao representa ou garante produtos ndo Lenovo. O suporte (se disponivel) a produtos ndo Lenovo
é fornecido por terceiros, ndo pela Lenovo.

Alguns softwares podem ser diferentes de sua versao de varejo (se disponivel) e podem nao incluir manuais
do usudrio ou todos os recursos do programa.

Avisos de Emissao Eletronica

Ao conectar um monitor ao equipamento, vocé deve usar o cabo de monitor designado e quaisquer
dispositivos de supressao de interferéncia fornecidos com o monitor.

Avisos de emissdes eletronicas adicionais estao disponiveis em:

https://pubs.lenovo.com/important_notices/
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Declaracao RoHS BSMI da regiao de Taiwan

RAYERE(BER
Restricted substances and its chemical symbols
BT Unit ANEHE ZREX ZRTER
fhlead |Z&KMercury| fiCadmium | Hexavalent Polybrominated| Polybrominated
(PB) (Hg) (Cd) chromium biphenyls diphenyl ethers
(CF°) (PBB) (PBDE)

ez O 15 O O O O
HShERE Y O o e) 0 e} 5
M S - o) o o} O
ERERE O O o) O O
REBEEH O O @] O O
RFEH ] O o O O
EIBERIEA O O @) O O
EEHESH O O o) o O
ERHER O O o] D O
EHEE O O O O O
EN 7l %8 5 #fe ] O O O ¢

EEL "BHo1wt%” &k "H#HH.01wt%” HERAVEZESEEEEEEALESEEE -

Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content
of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

#E2" 0" EZERAVEZABALLSERBEANLZEEHE
Note2: “ () "indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.

w=E3 " - REZREAVERIERIRE

Note3 : The “-“ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Informacoes de contato da regiao de Taiwan para importacao e
exportacao

Contatos estao disponiveis para informagdes da regido de Taiwan para importacéo e exportagao.

ZRE/ENBAE. S EBBIRIXBRRNEBRAT
OB SIEmEEER=E 66 5k 8 12
#E R ERE: 0800-000-702

Certificacao TCO

Os modelos/configuragdes selecionados atendem aos requisitos da Certificagdo TCO e contém a etiqueta
Certificagcao TCO.

Nota: A Certificacdo TCO é uma certificacdo internacional de sustentabilidade de terceiros para produtos
de TI. Para obter detalhes, acesse https://www.lenovo.com/us/en/compliance/tco/.
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